进口产品技术参数

	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量

	1
	全自动贴片机
	1.1 生产基板尺寸范围（双轨式时）：最小尺寸≤L50mm×W50mm且最大尺寸≥L510mm×W300mm；
1.2 生产基板尺寸范围（单轨式时）：最小尺寸≤L50mm×W50mm且最大尺寸≥L510mm×W590mm；
1.3 双轨式时基板替换时间：≤0.2s；
1.4 单轨式时基板替换时间：≤4s；
1.5每个贴装头：可安装吸嘴≧16个（需提供产品彩页或产品官网介绍截图或产品说明书佐证并加盖投标人公章，否则不得分）；
1.6 贴装速度：单头不低于45000cph，双头不低于90000cph（需提供产品彩页或产品官网介绍截图或产品说明书佐证并加盖投标人公章，否则不得分）；
1.7 贴装精度（Cpk ≧1）：±40μm以内/芯片（需提供产品彩页或产品官网介绍截图或产品说明书佐证并加盖投标人公章，否则不得分）；
1.8 可贴装元件尺寸（mm）：公制最小尺寸≤0402（01005）且最大尺寸≥L6mm×W6mm×T3 mm（需提供产品彩页或产品官网介绍截图或产品说明书佐证并加盖投标人公章，否则不得分）；
1.9 元件供给
1.9.1 编带宽种类 ：4 /8/12/16（mm）； 
1.9.2  8mm编带供料器可安装数量不少于60个（需提供产品彩页或产品官网介绍截图或产品说明书佐证并加盖投标人公章，否则不得分）；
1.10 配备全自动高速贴片机相应操作软件。
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